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LECCION 2

CONPONENTES

Tipos de componentes |
Componentes pasivos (R, C, L...) |
Componentes activos discretos |
Componentes activos integrados |
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Componentes electronicos

» Componentes pasivos
— No son exactamente componentes electrénicos (no son
semiconductores), pero se usan en la electrénica

— Resistencias, Condensadores, Bobinas, etc.

» Componentes activos
— Son componentes basados en semiconductores
— Componentes activos discretos

¢ Integran un dispositivo
« Diodos, transistores, tiristores, etc.
— Componentes activos integrados
« Integran gran cantidad de transistores
* Microprocesadores, memorias, procesadores de sefial, etc.
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Componentes pasivos RESISTENCIAS
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Componentes pasivos CONDENSADORES
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Latensién en un condensador
no varia bruscamente
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] Tipicamente pF -> uF ‘ E:EC-U2 Energia almacenada

[ Ccarga de un condensador a tensién constante a través de una resistencia W
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Componentes pasivos BOBINAS

’ Caracteristicas L, |
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A B diw | Tipicamente uH -> mH
up=L at
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La corriente en una bobina
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Componentes activos discretos
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durante el curso

Transistores
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Componentes Activos Integrados

» Existe unagran variedad de chips en el
mercado, ya que el coste final se reduce al
M fabricarlos en serie.
—— » Las ventajas de integrar incluyen, ademas del
coste:
— Reduccién de peso
— Aumento de prestaciones
— Reduccién de consumo
— Confidencialidad
e Cabe destacar los microprocesadores, que
son programables mediante software.
e Los microprocesadores se utilizan tanto en
los ordenadores como en sistemas
embebidos (teléfonos méviles, lavadoras...)
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